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内容概要

本书是“表面组装与贴片式元器件技术”丛书之一。
书中介绍了挠性印制电路的种类、材料、连接、设计、制作、组装和检查以及对未来的展望。
在内容上，力图尽可能地向读者传递国际上先进的挠性印制电路制造技术方面的前沿知识，而避免冗
长的理论探讨。
    本书可以作为电子电路、印制电路行业、电子材料与元器件、电子科学与技术、通信技术、电子工
程、自动控制、计算机工程等领域的工程技术人员以及科研单位研究人员的参考书，也可以作为工科
院校学生、研究生的辅助教材。
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章节摘录

　　第1章　概述　　1.1 挠性印制电路的概念　　挠性印制电路（FPC：Flexible Printed Circuit），又
称为柔性印制电路，或称为软性印制电路、挠性印刷电路、柔性印刷电路、软性印刷电路。
挠性印制电路作为电子互连的基础材料，在对电子电路承担着机械支撑作用和电气连接作用的同时，
还有着厚度薄、重量轻、结构灵活、既可以静态弯曲、又可以动态弯曲、卷曲和折叠的突出特点。
图1.1的照片是多种规格的挠性印制电路中的两种。
　　图1.1　两种不同规格的挠性印制电路　　挠性印制电路一般以聚酰亚胺薄膜或者聚酯薄膜为基材
，表面敷以能够挠曲的薄铜箔导体，可以做成单面挠性印制电路、双面挠性印制线路或者多层挠性印
制线路。
近年来，由于它迎合了电子信息产品对于薄、轻、短、小化的需求，因此迅速地从军用电子产品推广
到了民用电子产品，由航天、航空等高科技电子领域很快地普及到了千家万户的家用电器中，实现了
大众化。
目前，挠性印制电路行业已经成为电子元件制造业的一大支柱性产业，其技术含量高，市场广阔、前
景诱人。
　　1.2　挠性印制电路的发展历程　　挠性印制电路技术的发展史可以追溯到很早以前，l898年英国
人在石蜡纸基板上制作平面导体，实现了电路之间的挠性互连，并获得了专利授权。
不久以后，托马斯·爱迪生在实验室中，又采用类似于当今厚膜技术的方法，实现了电路之间的挠性
互连。
20世纪的前半叶，人们探讨了多种新的挠性电子互连技术，其中最为满意、最接近于现在的挠性印制
电路的挠性连接是用于汽车仪表盘与仪器线路之间的连接方法，并由此开始了这种挠性连接方式的批
量生产，从而推动了挠性印制电路的发展。
早期挠性印制电路主要应用在汽车仪表、小型或薄型电子产品及刚性印制电路之间的连接等领域。
20世纪70年代末，挠性印制电路由汽车仪表盘与仪器线路间的连接逐渐扩展到了计算机、照相机、打
印机、汽车音响等电子资讯产品之中。
日本挠性印制电路的发展应用侧重于消费性电子产品，美国挠性印制电路的发展应用则侧重于军用电
子产品、航空航天等高技术领域内的电子产品。
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